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DISCLAIMER ok Ty ':'.MicroTec

Diese Prasentation enthélt zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das Geschatft,
die finanzielle Entwicklung und die Ertrage der SUSS MicroTec AG oder ihrer
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beruhen auf den gegenwartigen Planen, Schatzungen, Prognosen und Erwartungen
und unterliegen daher Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten
schwierig einzuschatzen sind und die im Allgemeinen auf3erhalb der Kontrolle der
SUSS MicroTec AG liegen. Die SUSS MicroTec AG Uibernimmt deshalb keine
Gewahr dafir, dass die Erwartungen und Ziele, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen ausdricklich oder implizit angenommen werden, erreicht werden. Die
SUSS MicroTec AG beabsichtigt auch nicht und tibernimmt keine Verpflichtung, eine
Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veroffentlichen.
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Uberblick SUSS MicroTec AG
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SUSS MICROTEC AUF EINEN BLICK™+

SUSS MicroTec ist einer der weltweit fliihrenden
Anbieter fur Equipment im Backend der
Halbleiterindustrie

Unser Equipment und unsere Prozesslésungen
schaffen die Mikro- und Verbindungsstrukturen
der Mikroelektronik

Unser Fokus richtet sich auf die
wachstumsstarken Marktsegmente:
Advanced Packaging/3D-Integration,
MEMS und LED

Kennzahlen zur Aktie:
= Bloomberg Symbol: SMHN
=  Mitglied im TecDAX
=  Aktienkurs*: 8,96 €
» Marktkapitalisierung*: 171 Mio. €
=  Net Cash, Marz 2012: 38,5 Mio. €

* Mai 31, 2012
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Research
Institutes

Z Fraunhofer .
- SUSS MicroTec ist ein fihrender Equipment Anbieter in der Halbleiterindustrie

Entwicklung von innovativen Produkten und Losungen in Zusammenarbeit mit
Unternehmen und Forschungsinstituten weltweit

Komponenten fur elektronische Endgerate, wie Smartphones
Tablet Computer und PC's, werden auf SUSS - Maschinen gefertigt
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Produkte MaskTrack Pro Belichtungssysteme

Stepper, Scanner Mask Aligner

Prozess- Fotomasken UV Projektions- Proximity
schritte Reinigung lithografie Belichtung
Laser Ablation Nano Imprinting

Kennzahlen [y S Vo 3 *Umsatz: 111,5 Mio. €
2011 EBIT: 5,3 Mio. € *EBIT: 25,4 Mio. €

Belacker und
Entwickler

Belacken
Entwickeln

Microlec

Wafer Bonder

Bond Alignment
Permanentes Bonden
Temporares Bonden

Umsatz: 20,5 Mio. €
EBIT: -11,1 Mio. €

* ohne Tamarack Scientific Co., Inc.
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Meilensteine 2011/2012
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MEILENSTEINE 2011/2012 A.MicroTec
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Erfolgreicher Abschluss des umfangreichen Restrukturierungsprogramms

» Umzug der Substrat Bonder Produktlinie von Waterbury nach Sternenfels im April 2011
erfolgreich abgeschlossen

= |nbetriebnahme des Applikations- und Demo-Centers in Sunnyvale
= Einfuhrung des SAP Systems fiir SUSS USA

Fortfihrung der strategischen Massnahmen
» Fokussierung auf Kernkompetenzen
+ Verkauf der Fotomaskenfertigung in Palo Alto, USA (Okt. 2011)

= Erweiterung der Kernkompetenzen
+ Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc., Corona, USA (Marz 2012)
+ Aufstockung des Anteilsbesitzes an der MikroOptics S.A., Schweiz, auf 100 Prozent (Mai 2012)

Starkung von Forschung und Entwicklung
» Deutliche Erhohung des F&E Budgets

» Ausbau der Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Unternehmen
+ Cornell University im Bereich Nanoforschung
+ Center for NanoHealth der Swansea University
+ Partnerschaft mit Brewer Science fiir den temporaren Bondprozess "ZoneBOND,,

Rickkehr in den TecDAX im ersten Quartal 2011
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Markteinfihrung wichtiger Produkte:

XBS300 - neueste Generation temporéarer
Bonder fur die 200mm und 300mm
Volumenfertigung

XBC300 Gen2 - neue Plattform flr
permanentes Waferbonden, Debonden
und Reinigen

MaskTrackPro InSync - erste automatisierte
Anlage, die ein ganzheitliches EUVL
Masken-Management ermdglicht

Simulationssoftware flr Mask Aligner
(mit der Firma GenlSys)

RCDS8 - neue Belackungs- und
Entwicklungsplattform
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MaskTrackPro InSync




FOKUS AUF WACHSTUMSMARKTE =it SIS Miorofec

MEMS LED
3D Integration/Stacking [l Computing, Automotive, General Lighting,
Medical Applications ... HB and UHB LED

Mask Manufacturing Advanced Packaging
Photomask Cleaning Micro-Bumping

Eight Stacked Chips [WSP)

RN
(T
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Das Geschaftsjahr 2011 in Zahlen
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UMSATZ NACH SEGMENTEN UND REGIONEN201% - BlS§Microkc
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Umsatz nach Segmenten Umsatz nach Regionen

3%

Vi

21% 53%
17%

64% 7%

23%

@ Lithografie ® Europa

B Fotomasken Equipment ONordamerika
OSubstrat Bonder OJapan
OSonstige ORestl. Asien

* ohne Tamarack Scientific Co. Inc.
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KENNZAHLEN 2011

.MicroTec

in Mio. € 2011 2010 in %
Auftragseingang 143,1 189,3 -24%
Auftragsbestand zum 31.12. 83,7 116,1 -28%
Umsatz 175,4 139,1 26%
EBIT 18,6 14,3 30%
EBIT in % vom Umsatz 10,6% 10,3% + 0,3% Pkt
EBIT (bereinigt) 20,0 14,0 43%
EBIT (bereinigt) in % vom Umsatz 11,4% 10,1% +1,3% Pkt
Ergebnis nach Steuern 13,8 13,0 6%
EPS in € 0,72 0,71 1%
Mitarbeiter zum 31.12. 624 616 1%
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KAPITALFLUSSRECHNUNG 2011 7=t = SUS§{Microlec

in Mio. € 2011 2010
Gewinn (nach Steuern) 13,8 13,4
Cash Flow

aus betrieblicher Tatigkeit 6,1 16,1
Cash Flow

aus der Investitionstatigkeit -5,3 -10,6
Free Cash Flow* 3,5 14,1
Cash Flow

aus der Finanzierungstatigkeit -0,6 9,4

Zahlungsmittel und —aquivalente

zum Ende der Periode 37,0 36,5

Net Cash** 420 34.6

* vor Beriicksichtigung von Erwerb verzinslicher Wertpapiere und M&A Aktivitaten
** inkl. Bestand an verzinslichen Wertpapieren
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Das erste Quartal 2012
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KENNZAHLEN Q1 2012 o = L SUS§ Microrec

in Mio. € Q12012 Q12011 in %
Auftragseingang 39,0 48,3 -19,3%
Auftragsbestand zum 31.03. 99,8 130,5 -23,5%
Umsatz 31,2 32,0 -2,5%
EBIT 0,0 2,5 --
EBIT in % vom Umsatz 0% 7,8% -
Freier Cash Flow* 0,3 -2,2 --
Nettoliquiditat** 38,5 35,1 +9,7%
Ergebnis nach Steuern -0,2 2,4 -
Ergebnis nach Steuern
(fortgefiihrte und nicht fortgefiihrte Aktivitaten) 1,3 2,4 -45,8%
Ergebnis je Aktie in € 0,07 0,13 -46,2%
Mitarbeiter zum 31.03. 687 647 6,2%

* vor Berucksichtigung von Erwerb verzinslicher Wertpapiere und M&A Aktivitaten
** inkl. Bestand an verzinslichen Wertpapieren, nach Akquisition von Tamarack Scientific
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KAPITALFLUSSRECHNUNG Q1 2012 =it = 8 US| Microlec

in Mio. € Q1 2012 Q1 2011
Gewinn (nach Steuern) 1,3 2,4
Cash Flow

aus betrieblicher Tatigkeit 0,9 -1,0
Cash Flow

aus der Investitionstatigkeit -17,2 -17,0
Freier Cash Flow* 0,3 -2,2
Cash Flow

aus der Finanzierungstatigkeit -0,2 -0,2

Zahlungsmittel und —aquivalente

zum Ende der Periode 20,3 17,9

Nettoliquiditat** 38,5 35,1

* vor Beriicksichtigung von Erwerb verzinslicher Wertpapiere und M&A Aktivitaten
** inkl. Bestand an verzinslichen Wertpapieren
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Strategische Massnahmen
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= '.MicroTec

Verkauf der SUSS MicroTec Precision
Photomask Inc. an Compugraphics
Inc., Los Gatos

Begrenzte Synergien mit den
bestehenden Geschaftsbereichen

Fokus auf profitable und
wachstumsstarke Bereiche

Unterstitzung der Expansionsplane
des Segments Fotomasken
Equipment durch die Beseitigung von
Wettbewerbssituationen mit
potenziellen Kunden

Der Kaufer:

Compugraphics ist ein global
agierender Hersteller von Fotomasken
mit Maskenshops in den USA,
Grol3britannien und Deutschland
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AKQUISITION DER TAMARACK SCIENTIFIC.CO: INC. .MicroTec

Tamarack Scientific Steckbrief:
Grundung: 1966, bis zum Verkauf in Privatbesitz
Standort: Corona, Kalifornien, USA
Produkte: UV- Projektionsbelichtungsgerate und Laser Mikrostrukturierungssysteme

Zielméarke:  Advanced Packaging, 3D Integration, MEMS, LED, Flexible Elektronik,
Medizintechnik

Installationen: >1.100 Systeme weltweit
Umsatz: ~10 Mio. EUR (GJ 2011/12)
Mitarbeiter: 63

Eckdaten der Transaktion:
Erwerb samtlicher Tamarack- Aktien

Kaufpreis: 9,34 Mio. USD
(plus zuséatzlicher variabler Kaufpreisanteil)
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STRATEGISCHE GRUNDE FUR DIE AKQUISITION == = ‘M.MicroTec

Steigende Anforderungen an die Leistungsfahigkeit von Halbleiterbauelementen erfordern den
Einsatz von innovativen Technologien im Halbleiter Backend Equipment Markt

Keine Belichtungstechnologie erfullt alle Anforderungen gleichzeitig

Erwerb einer komplementaren Stepper / Scanner-Produktlinie, die die Mask Aligner Produktlinie im
Markt mit den Schlusseltechnologien UV- Projektionslithografie und Laser Ablation erganzt

SUSS MicroTec's globale Prasenz zusammen mit der Technologiekompetenz von Tamarack
ermdglicht Zugang zu neuen Applikationen in Wachstumsmarkten

SUSS MicroTec als finanzkréaftiges und global aufgestelltes Unternehmen kann das Potenzial von
Tamarack voll ausschépfen

.......... -
O iiciis penmin: -SUSS+M|croTec

Lithography PLUS...

Proximity + Projection
Laser Structuring + Nanoimprint
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Flip Chip:
Solder Bumping

Fanout WLP
Laser Proximity
Ablation Exposure
Nano- Projektions-
imprint lithografie
LED: WLCSP:

Photonic Crystals Fine pitch RDL
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Projection / Projection /
Laser Ablation Laser Ablation Laser Ablation Laser Ablation
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Belichtung Surface Technology Wafer Bonden

Mask Aligner Coater/ Developer Wafer Bonder

Stepper Fotomaskenreinigung
Scanner

Laser Ablation

Mikrooptik

Verlagerung Produktion

Akquisition HamaTech der Wafer Bonder

Bl 2010
B 2011
2012

Drei Produktlinien am Standort Sternenfels
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Photomask Equipment Coater/Developer Wafer Bonders Alignment
Verification Systems

Mask Aligners Imprinting Systems UV-Projection Excimer Laser

Stepper / Scanner Systems
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PRODUKTIONSSTANDORTE

Deutschland

< ‘- -
., -
S

Garching Sternenfels Corona

Sitz der SUSS MicroTec AG Entwicklung und Produktion : Entwicklung und Produktion :
Entwicklung und Produktion: = Bonder = Stepper/Scanner
= Mask Aligner = Coater und Developer = Laser Strukturierung
= Bond Aligner = Fotomasken Equipment
Kernkompetenz: Kernkompetenz : Kernkompetenz :
= Belichtung = Nassprozesse = Belichtung
(proximity exposure) = Waferbonden (UV projection lithography)
= Positionierung = Laser Ablation
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Die Aktie
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(Aktienkurs am 30. Dezember 2010: € 9,14)

SUSS MicroTec, indexed = TecDAX, indexed Prime IG Semiconductor, indexed
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Durchschnittliches tagliches Handelsvolumen: 234.000
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UBERBLICK SUSS MICROTEC AKTIE 7o = -_.MicroTec

Aktionarsstruktur Aktienkurs und Handelsvolumen

o Durchschnittliches tagliches
WS grseSdI(;LA)SUISSG Handelsvolumen:
8,68 % - 2009: 46 tsd.
- 2010: 120 tsd.
- 2011: 261 tsd.
- 2012: 162 tsd.

Share price development in 2011/12:

- Year high in 2011: 13,57 €
- Year low in 2011: 5,57 €
-Yearend in 2011: 5,63 €

- Year high in 2012: 11,23 €

Sonstige 87,97 % Analysten Coverage: 5
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Ausblick
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AUSBLICK UND KERNAUSSAGEN =i ,\t_-__f_.MicroTec

Kernaussagen

Ausblick*

* inkl. Tamarack Scientific Co., Inc.
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Starkes Wachstum in den Zielmarkten

Starke Wettbewerbsposition:
Platz 1 oder 2 in den relevanten Méarkten

Fuhrender Equipment Hersteller im Halbleiter Backend,
Unterstltzung von “Moore’s Law” und “More than Moore”

Mittelfristig signifikantes Wachstumspotenzial

Aktiver Spieler bei der Konsolidierung des Backend
Equipment Marktes

GJ 2012: - Umsatz von mehr als 155 Mio. €
- EBIT-Marge 5% - 10%

Q2 2012: - Auftragseingang 30 - 40 Mio. €




STANDORT STERNENFELS
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Microlec

SUSS MicroTec AG
Schleissheimer Str. 90
85748 Garching

www.SUSS.com
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